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1

R
ichieste B

T
eV

-Italia

¸
 N

on ci sono richieste aggiuntive 2002, m
a di sblocco

del s.j.

¸
 A

 settem
bre B

T
eV

 era stato finanziato (com
e R

&
D

finalizzato all’approval), con:
        

236.5 K
E

 + 147 K
E

 s.j. (T
ot.)

¸
 Sblocco del s.j. condizionato alla verifica di un

soddisfacente avanzam
ento nelle varie attivita’ della

C
ollab. Italiana
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C
om

m
enti generali

¸
  I referee apprezzano il lavoro finora svolto da B

T
eV

-Italia e i
progressi sui vari item

s di interesse

¸
A

bbiam
o tuttavia bisogno (soprattutto per il futuro) di:

- un piano piu’ dettagliato di “chi” fa “cosa” (es. M
ilano)

- un piano dei tests previsti per R
&

D

- m
ilestones chiare (nel caso o m

eno di approvazione)

- test beam
 Ÿ

 cosa si fa? quanto dura? quante persone?
(altrim

enti e’ difficile valutare le esigenze di m
.e.!)



G
. D

’A
gostini, C

. L
uci, M

. Prim
avera, R

iunione C
SN

1, Frascati, 24-25
giugno 2002

3

D
ettaglio del s.j. 2002 e proposte dei referee:

LN
F 

20K
E (m

.e.) 
Ÿ

18 K
E (m

eetings)

10 K
E (cons) 

Ÿ
10 K

E  (test con sensori FBG
, straw

 tubes)

M
I

43 K
E (m

.e.)   Ÿ
41 K

E (test D
A

, m
eetings,stage2 approval)

10 K
E (cons)

Ÿ
10 K

E  (R&
D

 sui sensori dei Si, cooling)

PV
16 K

E (m
.e.)   Ÿ

14 K
E (interazioni con gli elettronici di 

 FN
A

L per il FE, m
eetings)

32 K
E (cons) di cui 25 K

E per la sottom
iss. del prototipo 

chip di FE (non richiesti)  Ÿ
  7 K

E (sviluppo del chip)

TO
9 K

E (m
.e.)

 Ÿ
non richiesti

8 K
E (cons)

 Ÿ
non richiesti


